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Over 25 Years of Relationship

Fun fact:

Intel is #1

Linux Kernel

Corporate Contributor
since 200/

‘RedHat | intel



L levarlalA a

todas partes

Al T~ I M

|A esta transformando
nuestro trabajo y
nuestra vida cotidiana

Del reconocimiento facial al aprendizaje personalizado. La A
esta aqui para mejorar la vida de todos los habitants del planeta
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The Allandscape

Tecnologias de datos il

subyacentes... |
Synthetic

Fabrics Data

$300B

El gasto mundial en GenAl
superara los $300B en 2026’

Databases Lakehouse

|A esta

evolucionando
muy rapidamente

Mas de De los datos
gestionados por las

empresas se crearan
0O y procesaran fuera
/O del centro de datos o
lanube para el 2025°
5 O de los despliegues en el
O/ Edgeincluiran A en 2026°
Yo B

de los PCs van a ser

de los CEOs de
grandes empresas
publicas estan
invirtiendo
activamente en |A?

[ ]

1. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-
potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#key-insights

|A tan disruptiva como Internet

N

. https://chiefexecutive.net/the-rise-of-the-ai-ceo /;
Gartner©, Hyperscalers Stretching to the Digital Edge, July 2023. GARTNER isa

registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and
internationally and is used herein with permission. All right reserved

Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide (IDC)

5. Gartner®, Buildingan Edge Computing Strategy, Thomas Bittman, 12 April 2023
GARTNER is aregistered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates
inthe U.S. andinternationally and is used herein with permission. All right reserved
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Alinferencing aumenta los
costes de computaciony
supera el ritmo de laLey de
Moore

Se prevé que la Generative
Al anada $4.4T de valorala

S

economia mundial en 20404

6. Source: Boston Consulting Group

7. Gartner news release — Oct. 10, 2023,

PCs A en 2028°

de las empresas usaran
Gen Alen 2026’

Crecimiento de modelos de
gran tamario (large model
sizes) conmas de 1T+ de
parametros

Crecimiento de modelos
mas pequenos y agiles
(smaller, nimbler models)
con ~10B de parédmetros



https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#key-insights
https://chiefexecutive.net/the-rise-of-the-ai-ceo
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P33198
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-11-gartner-says-more-than-80-percent-of-enterprises-will-have-used-generative-ai-apis-or-deployed-generative-ai-enabled-applications-by-2026#:~:text=By%202026%2C%20more%20than%2080%25%20of%20enterprises%20will,than%205%25%20in%202023%2C%20according%20to%20Gartner%2C%20Inc.
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The Allandscape

El rapido
crecimiento

delalA
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Machine
Learning

Deep
Learning

A
Generativa

’ |A entodas

Partes

Prevision de la demanda

Detecciéon de Anomalias

Deteccion de la Calidad del

CV

Disenos de arquitectura

|A sostenible

Clasificaciones

Recomendaciones

NLP — chatbots

Generacion de Codigo

Automatizacion de Procesos

Deteccion de Fraude

Diagnostico de Imagenes

Médicas

Marketing, contenido e
imagenes

Aprendizaje Federado

Asistentes Digitales

Camino hacia la Inteligencia
Artificial General?

(eJe)e]

(eJe]e)
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¢Qué necesita
la |A?

Datos, computacion,
red, memoriay
algoritmos

Velocidad de
entrenamiento y ajuste fino
en clusteres Informaticos

grandes y agiles (de Semanas
adiasahoras)

Despliegue responsable
e inferencia en cualquier
lugar y en todos los
dispositivos
(miliseguntos)




The Allandscape

¢Por qué es un
retolalA?
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Complejidad

Costes

Puesta en
practica

Seguridady
privacidad de
los datos

Impacto
Humano

Rapido crecimiento del nimero de métodos,
capacidades, tipos y tamafos de datos, asi como
los requisitos de infraestructura para ejecutar la
A

Aumento de los costes debido a la mayor
demanda de computacion a medida que la |A se
adopta y consume de forma generalizada

Se necesitan muchos pasos y habilidades para
llevar la |A de la prueba de concepto a la
produccién en un proceso escalable y sostenible.

Activacion de datos sensibles o regulados a
escala mundial sin dejar de ser seguros y
conformes a las normas

Garantizar que la tecnologia de |A avance de
forma responsable, ética y equitativa con un
enfoque integral que reduzca los riesgos, mejore
las vidas y optimice los beneficios.




Bringing Al everywhere '

?Expansic')n de la Inteligenc;ia Artificial

-

| = - - < LS *
Los semiconductores es la tecnologia subyacente para acelerar la |A

& Red Hat \ intel intel.




Siliconomy

Una Economia en evolucion impulsada por la magia
del silicio, en la que los semiconductores son
esenciales para mantener y posibilitar las economias
modernas

il S8 Trillion

trillion

Global Tech Economy




Siliconomy: Algunos datos de referencia

Shifting into overdrive

Cars are more computers than computers. Today's modern car requires as many as 3,000 semiconductors. And that could double with the advent of electric
and autonomous vehicles,

Artificial intelligence, real demand

Demand for processing power could grow the market by $500 billion in the next 10 years, largely due to demand for Al-related chips.

percentage of semiconductor expected percentage of

demand driven by Al-related semiconductor demand driven
chipsin 2017 by Al-related chips by 2025

| 9.7

Siliconomy job jobs supported by the siliconomy

a P 2w
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1970s sports car

8 semiconductors

Today's modern car

3,000 semiconductors

Average non-electric car

1000 semiconductors

Electric car

5000 -7000
semiconductors




Los semiconductores emprenden unarutaglobal de
produccion
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4 Unacadenade suministroglobal .~ .~ =~ . -
Lafabricacion de obleas es un proceso disperso por todo el mundo, con paises implicados directament
suministroy  en la de apoyo (incluidos equipos, herramientas de ar.
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B B E NEWS MUNDO

Qué son el galio y el El metal clave para Occidente que se dispara un
germanio, los metales con los 100% por el 'bloqueo’ de China: el problema del
que China contraataca en su

guerra de los microchips

contra Occidente
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NUEVO
MEXICO - COSTARICA | IRLANDA

r E l:il’stl)()st Home Videos Shows World - ¥ 0 = -

OREGON ARIZONA ISRAEL CHENGDU VIETNAM MALASIA

Intel to make world's largest Al
chip factory in the US, spend
over $100 billion across four
states




Un alto coste de fabricaciéon conducea

una consohdacmn dela Indm..

P $20-525B
_ Coste de construir $10 15B
fébricas lideres en
_ - Tecnologia
— =
e = -
2004-06 2010-12 2012-14 2017-20 2000 2010 2020 o

(90nm) (32nm/28nm) (22nm/20nm/14nm) (10nm/7nm)



INVERSIONES EN EQUIPOS DE FABRICACION

ASML envia a Intel el equipo de
fotolitografia mas avanzado del mundo:

es uUn mazazo para las ambiciones de
China

* El fabricante de chips estadounidense sera el primer cliente de
ASML en recibir un Twinscan EXE:5000

* Se trata de una maquina de litografia UVE de alta apertura de
ultima generacion

* Las sanciones comerciales impiden a China acceder a este
tecnologia de vanguardia




RibbonFET PowerVia

Nuevas arquitecturas de Nueva red trasera de
puerta de los transistores suministro de energia

Intel
20A
N
RedHat | intel
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Ano 1997: Pentium Il Xeon

Nodo: 350nm

Frecuencia: 450MHz

Numero de transistores: 7,5 Millones
Cores:|1

ARo 2023: Intel Xeon 52 Gen
Nodo: Intel 7
Frecuencia: 3,5Ghz

Numero de transistores: 100.000 Millones
Cores: 64

JUNIO 2024

L1

Intel Xeon 6
Nodo: Intel 3nm
Cores: 144 y 248 por procesador



LIDERAZGO EN FABRICACION: IDM 2.0

Liderazgo en producto, resiliencia en la cadena de suministro
Red de Fabricas Internas Fabricas Externas Intel “Foundry”

N A |
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La red global de fabricas Uso extendido de la capacidad Creacion de la unidad de
internas de Intel para la de fabrica de terceros fabricacion para terceros. “IFS:
fabricacion a escala Intel Foundry Services”

Tecnologia lider de Intel en proceso, “packaging” y propiedad Intelectual
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Computacioén para cargas de Inteligencia Artificial

CPU'’s

Aceleradores
Gaudi2y Gaudi 3

223] ¥

RedHat | intel
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Open Tour Iberia 2024 CLOUD & ENTERPRISE

Deployment
@,A ploy

Training/Fine-Tuning
Al Models
O PyTorch

a4 T TensorFlow Edge Inference
intel intel :

Model Creation —
1111

, -\ | EDGE
ML SB S h

S
eo%l

Bringing Al Everywhere
Al Continuum

ntal. ONNX .
RUNTIME ; !

Localized
Inference
(Client)

DataPrep

Note: Intel® Core™ Ultra processors integrate NPU low power

20 inference engine from 15" Gen processors onwards. CLIENT & WORKSTATION
© Intel Corporation. Intel, the Intel logo, and other Intel marks are ‘ Red Hat | lntel

trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. Other names and
brands may be claimed as the property of others
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El camino hacia la Al se ejecuta sobre Intel

intel Tradicional “Machine Learning” intel
Intel Xeon: sugran memoriay cores mas
rapidos son excelentes para ejecutar cargas
La mayoriade la preparaciondelosdatos de trabajo ML 2/3 de lainferencia en los centros de

datos se ejecuta sobre los
procesadores Intel Xeon!

ya ocurre sobre los procesadores de Intel® Xeon®
y eso continua todavia al dia de hoy

intel

Deep Learning Gaupl
Los aceleradores GPUs & Gaudi son idéneos,
y las funciones de |A integradas en los
procesadores Intel Xeon ofrecen un coste
total de propiedad muy atractivo

Database, Data Warehouse, Data Lake, Streaming Data, Feature Store, Model Registry

& RedHat | intel

1 Based on Intel market modeling of the worldwide installed base of data center serversrunning Al Inference workloads as of December2022.



Construyendo tu stack de Al

CLOUD &ENTERPRISE

é‘ﬁ Deployment
U

Training/Fine-Tuning

Edgelnference

Model Creation

Localized
Inference
(Client)

DataPrep

CLIENT & WORKSTATION

Model

Development

SW
Infrastructure

HW
Infrastructure

1

o

Open.Tour

Classic ML @ GenAl

oneDNN

oneAPT

@‘s::ipy

|EEI pandas NgzNumPy

1F TensorFlow

OPyTorch  ©penVIN® @, |”§,
,Ef deepspeed ;ﬁe 8_

with Intel Optimizations (ITEX and IPEX)
oneMKL

*= LightGBM XGBoost

Data Scientists

oneDAL Intel OpenMP oneCCL Intel® MPI1

Kubeflow Pipelines Training Operator (MPI)
Jupyter Notebooks

Model
Serving
TensorFlow Serving

‘ Red Hat

& RedHat

OpenShift OpenShift Al

et

intel

IT Ops teams

shabana =]

. An Intel Company
Intel Xeon® CPU with
built-in Al accelerator

Intel Gaudi 2

Enterprise data sources

‘RedHat | intel
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Confidential Containers: Seguridad de cargas de trabajo de IA en la nube publica

Con Intel Trusted Domain Extensions (TDX)

O OPENSHIFT »  Lapropiedad intelectual de alto valor, como los modelos

de aprendizaje automatico (machine learning models),

Openshift Worker Node
requieren seguridad adicional.
»  Confidential Containers para cargas de trabajo de IA,
Peer Pods permiten procesar de manera segura datos sensibles en el
@ cloud
. Hardware Trusted execution »  Intel TDX provee Virtual Machines aisladas a nivel HW
.. MICI‘OSOfl: environments (TEEs) with L
] Azure Intel TDX disenadas para proteger los contenedores (datos y

) _ aplicaciones) de accesos no autorizados.
DCesv5 and ECesv5 Confidential VMs

More information - https://www.redhat.com/en/blog/enhancing-ai-workload-security-in-the-public-cloud ‘ Red Hat ’ inte|_



https://www.redhat.com/en/blog/enhancing-ai-workload-security-in-the-public-cloud

Open Tour Iberia 2024

Resumen

iLa Inteligencia Artificial esta evolucionando muy rapidamente, pero Intel

te ofrece la Tecnologia que necesitas!

Intel posee un amplio portafolio de HW optimizado para tu viaje ala 1A

Esta totalmente integrado con OpenShift y OpenShift Al, que te ofrece

rendimiento en aplicaciones y productividad para desarrolladores

Para aprender mas, unete al programa para desarrolladores de |A de Intel
y Red Hat y comenzar a trabajar inmediatamente en |A con las

plataformas Cloud configuradas para Red Hat OpenShift y Openshift Al

que te ofrecen los fabricantes.

‘RedHat | intel



